PCB hole drillings

( PCB top side ) / 9,6 o1 Technical specification:
Leiterplattenbohrbild 6.86 Technische Daten:
( Leiterplatten Oberseite ) , 0,1 .
Working voltage/ 125V AC
4,11 o1 Betriebsspannung: o)
Insultion resistance/ >5G
1,37 o1 Isolationswiderstand:
1791 (15) Dielectric withstanding 1000 V, 50 Hz, 1 min.
S| s voltage/
3,1 01(2%) 1 g 3 Spannungsfestigkeit:
/ —| Temperature range/ -55C ... +125C
Lo Temperaturbereich:
A A DA 7 5
Y, FNRPNEY o () Current rating/ 75A (UL)/5A (CSA, VDE)
YV YT Strombelastbarkeit:
274 o1 Mating cycles/ Quality class 1 =500
t Steckzyklen: Gutestufe 1
5,49 o1 Quiality class 2 = 200
Gutestufe 2
8,23 o1 Quality class 3 =50
Gutestufe 3
3332798
. Materials/
Werkstoffe:
Contact/ Cu alloy, Au over Ni
Kontakt:
Insulator/ PBT GF UL 94 V-0, black/schwarz
39,99 +03 Isolierkorper:
7048 Shell/ Steel, Sn over Ni
33.32 +8,g Gehéause:
y Collar/ Cu alloy, Sn over Ni
24,7455 Scheibe:
Threaded insert/ Cu alloy, Sn over Ni
s ~ Gewindeeinsatz:
mm
g @ (Edee ? Installation specifiation/
© Montagedaten:
] CRERERERERERE)
o z1oJ Maximum torque 6in.LB/
U ) Value for thread/
10° empfohlenes Drehmoment 67 Ncm
fir Gewinde:
0,64 0,05 (15x)
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Threaded insert/

Gewindeeinsatz

Part no. / Part Marked/
Art.-Nr./ Bedruckung:

Contact plating/
Kontakt Veredelung:

Gold Flash over Nickel

164A10329X Gold tber Nickel
20 pin Hard Gold over min. 50 pin Nickel
164B10329X 20 pin Gold tiber min. 50 pin Nickel
30 pin Hard Gold over min. 50 pin Nickel
164C10329X 30 pin Gold tiber min. 50 pin Nickel
‘5’@ D-SUB Female 15pos. Solder pin straight
with threaded insert
e D-SUB Buchsenleiste 15pol. Lotstift gerad
= T 020308 schmidt - ucl slenGels‘ed po . Lotstift gerade
. 040303 P mit Gewindeeinsatz
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